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	OLE_LINK2
	为了满足太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司（以下简称
	为了满足公司全资子公司芯星电子（香港）有限公司（以下简称“芯星电子”）和控股子公司香港仁天半导体科技
	子公司向中国信托银行申请综合授信额度中，芯星电子的综合授信额度不超过1,200万美元，由博思达全额担
	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本
	OLE_LINK3

	1、债权人（贷款人）：国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行
	2、保证人（押记人）：博思达科技（香港）有限公司
	3、债务人：全芯科微电子科技（深圳）有限公司
	4、担保方式：存款质押担保
	5、被担保最高债权额：人民币2,200万元
	6、保证范围：在法律许可的范围内，自行承担费用以采取银行所要求以完善、保护或变现于本押记书项下所授予
	7、担保期间指于押记书日期开始至下列日期结束的期间：
	（1）所有担保债务被无条件及不可撤销地支付及全额清偿；
	（2）银行在信贷协议项下或依据信贷协议没有进一步的承诺、责任或义务。
	OLE_LINK4

	8、反担保条款：无。
	1、债权人：国泰世华银行有限公司香港分行
	2、保证人：博思达科技（香港）有限公司
	3、债务人：芯星电子（香港）有限公司、香港仁天半导体科技有限公司
	4、担保方式：连带责任保证
	5、被担保最高债权额：
	（1）芯星电子（香港）有限公司：1,000万美元；
	（2）香港仁天半导体科技有限公司：总金额为2,500万美元，博思达担保不超过1,275万美元。
	6、保证范围：借款人以任何方式（无论实际或或有、单独或共同、作为主债务人或保证人）在任何货币下对银行
	7、担保期间：协议为持续性协议。即使发生任何影响借款人受本协议约束能力的事件，本协议项下的所有权利、
	8、反担保条款：无。
	9、其他相关事项：香港仁天半导体的其他法人股东的实际控制人与国泰世华银行香港分行签订了保证合同，对主
	1、债权人：中国信托商业银行股份有限公司香港分行
	2、保证人：博思达科技（香港）有限公司
	3、债务人：芯星电子（香港）有限公司、香港仁天半导体科技有限公司
	4、担保方式：连带责任保证
	5、被担保最高债权额：
	（1）芯星电子（香港）有限公司：1,200万美元；
	OLE_LINK1

	（2）香港仁天半导体科技有限公司：总金额为1,000万美元，博思达担保不超过510万美元。
	6、保证范围：担保人须偿还借款人根据所有相关贷款文件、担保文件及任何其他文件在任何时间就银行授信或与
	7、保证期间：本保证书系持续之保证，于任何受保证之义务仍未完全清偿期间保证全部受保证之义务，并维持完
	8、其他相关事项：香港仁天半导体的其他法人股东的实际控制人与中国信托银行签订了保证合同，对主合同项下
	四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
	截至2026年8月12日，公司实际担保余额为人民币35,089.28万元或等值外币（含本次担保），占
	除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担
	五、备查文件

